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Vorwort 

Der 26. Workshop der GMM, ITG, und GI-Fachgruppen FG3 und FG4 „Methoden und Beschreibungsspra-
chen zur Modellierung und Verifikation von Schaltungen und Systemen” fand am 23. und 24. März 2023 
an der Technischen Fakultät der Universität Freiburg statt und bot ein Forum zum Austausch von neuen 
Trends, Ergebnissen und Diskussion von aktuellen Fragen zum Thema des Workshops.  Der Workshop wurde 
eröffnet mit einem eingeladenen Vortrag von Jörg Bohrmann von Siemens EDA über „Early Co-Verification 
of Firmware and Hardware to Speed up Development of Embedded Systems“.  Darauf folgten 8 Vorträge zu 
den Themen „Skalierbarkeit“, „Verifikation“, „Werkzeuge, Fallstudien und Hybride Systeme“ am ersten Tag 
und weitere 10 Vorträge am zweiten Tag zu den Themen „Zertifizierung“, „RISC-V“, „Testen“ und „Sicher-
heit“.  Entsprechend diesen Vortragsblöcken ist auch dieser Tagungsband aufgebaut und beinhaltet 18 Beiträ-
ge die durch Einarbeitung der Kommentare aus den Gutachten des Programmkomitees entstanden sind, wobei 
für jede Einreichung 3 anonyme Gutachten verfasst wurden und den Autoren kommuniziert wurden.  Die 18 
Beiträge zergliedern sich weiterhin in 7 volle Wissenschaftliche Beiträge (wofür 6-12 Seiten vorgesehen 
waren), 10 Übersichtsvorträge (mit 1-4 Seiten) gedacht als Extended-Abstract oder Work-in-Progress, sowie 
einer Kurzvorstellung einer Open-Source Software (1 Seite).

Armin Biere (Workshop Chair, co-PC Chair)     Freiburg, Linz, März 2023
Daniel Große (co-PC Chair)
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